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摘要

 

　　微結構聚合物光纖已經成功的經由堆疊及抽製方式製作出來了。最關鍵的製程參

數取決於抽製溫度，但是針對溫度對於光纖內部微結構完整性影響的相關研究仍然十

分缺乏。硏究結果顯示在較低的抽製溫度(＜170℃)空孔尺寸d與空孔間距Λ的比例幾

乎維持不變。當抽製溫度超過170℃時，空孔尺寸因表面了張力效應而明顯地收縮變

小。簡化的熱傳模式已完成並用於計算加熱時預形體的溫度分佈。以DFB雷射光( λ

= 1550 nm )耦和進入微結構聚合物光纖，證明可將光侷限於纖蕊並可維持單模傳輸

行為。
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